JIEKJAPAILLIS IIPO BUITTIOBUTHICThH

I, PaniooGnannanus: PK-npoexmop m.m. « EPSON» muny H990B modeni EB-L200F.

2. HaiimenyBanns Ta ampeca BipoGunka: «SEIKO EPSON Corporation» (3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,
Nagano-ken 392-8502 Japan)/«CEHKQO EIICOH Kopnopeiuun» (3-5, Osa 3-xome, Cyea-mu, Hazano-
Ken, 392-8502, Anonin).

3. List nexnapauis BijnoBijHoCTi BUaHa mij 0COOMCTY BIANOBIAAILHICTL BUPOOHUKA.

N

. O6’ext pexnapauii: PK-npoexmop m.m. « EPSON» muny H990B mooeni EB-L200F.

i

- O6’exT jgexnapanii BiiMOBiae BUMOraM TAKHX TEXHIYHHX PErIaMEHTIB:

- Texniunozo peznamenmy padioodradnanns, sameepocenozo Iocmanosoro Kadinemy Minicmpis Ypai-
nu ¢i0 24 mpaena 2017 p. Ne355.

6. lMocunanns Ha BIAMOBIAHI CTAHAAPTH 3 MEPEIiKY HALOHAIBLHUX CTAHAAPTIB, O GYJIM 3acTOCOBaHi, a60 MOCH-
JIAHHSI Ha IHUI TeXHi4Hi cnenudikalii, ogo AKHX JCKIapyeThes BiIMOBIIHICTE:
ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006; A11:2009; A1:2010; A12:2011; A2:2013; AC:2011, IDT);
HACTY EN 60825-1:2016 (EN 60825-1:2014, IDT);
JACTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);
ACTY ETSTEN 301 489-1 V1.9.2:2014 (ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, IDT);
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02);
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02);
ACTY EN 55032:2017 (EN 55032:2015, IDT),
EN 55035:2017;
ACTY IEC 61000-3-2:2016 (IEC 61000-3-2:2014, IDT);
ACTY EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT);
ACTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT);
ACTY ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT).

7. IlpH3HaUeHHT OpraH 3 OIIHKH BiIMOBIZHOCTI

QOB «OMEI'A» TOB «BI] «OMEIA» NeUA.TR. 109

(HEEICHY6aHNA, IOCHNDIRA TN HOMED 32IOHO 3 PECCINPON NPUIHANCHIY OPEaNiE)

Bukonas: oyinky eidnoeionocmi sa npoyedypoio excnepmuzu muny (Modyns B) Texniunozo peznamenmy
padioobnadnanns ta Bunas ceprudikar excrneprus tuny: NUA. TR.109.R.0319-20 ¢io 24.09.2020 p.

8.V BiINoBIIHMX BHMAKAX ONMC KOMIIOHCHTIB Ta akcecyapi, y TOMY uYucii nporpamuoro saGesnedeHHs,
3aBJUIKH AIKOMY pajiiooGnajHants (yHKLUIOHYE 3a NPU3HAYCHHSIM | Ha SIKE TOMMPIOETLCS Jisl JeKaapalii mpo
BIATIOBIJIHICTE:

- Kapmka be3snpoeodocozo oocmyny mooeni WLU5630B-D101(RoHS).
- gepcin npozpamnozo 3adesnedennn: MP EPSON 01,

9. Jlonatkosa indopmauis: PK-npoexmop m.m. «EPSON» muny H990B moodeni EB-L200F 3 ofnadnannam
padiooocmyny (padioinmepdeicu nepeoaui oanux IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ma padioinmepgeiic nepedadi
oanux Bluetooth (IEEE 802.15.1), ujo sucomoenncmocs «SEIKO EPSON Corporationy (3-5, Owa 3-chome,
Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan)/«CEHKO EIICOH Kopnopeimmn» (3-5, Qea 3-xome, Cyea-uiu,
Huazuno-Ken, 392-8502, Anonis) na nionpucvcmei «EPSON Engineering (Shenzhen) Lid.» (No.1l, Keji
North Ist Rd, Xili Sub-district, Nanshan District, Shen Zhen, Guang Dong, China)/«EIICOH Inxcinipinz
(Llenvusicens) JImo.» (Ne 11, Ke-0uci Hope Iem Po, Kcini Cab-oicmpixm, Hanman Hicmpixm, Illeno
Yacens, I'yan Jyn, Kumair), «EPSON Precision (Philippines) Inc. Lipa Planty (Sepz, Lima Technology
center, Lipa City, Batangas Province 4217, Philippines)/« EIICOH Ipecinen (@ininninu) Ink. Jdina Hnenm»
(Cens, Jlima Texnonoonci yenwmp, Jfdina Cimi, Bamaneac Hpoesine 4217, ®ininninu).

[linmucano Bin imeni BUpoOHHKA yrosnosaxcenum npeocmasnuxom Hpeocmaenuymeo « EIICOH €BPOITA
b.B.» (04050, Yrpaina, m. Kuig, eyn. Muxonu IHumonenxa, 13, kopn.6A, og.15).
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